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Vorwort

Seit mehreren Jahren bin ich im Umfeld der Priiftechnik titig und fithre in diesem Zusam-
menhang sehr viele Gesprache mit Menschen aus dem Bereich Elektronikfertigung, aber auch
-entwicklung. Auf einschlédgigen Messen und Konferenzen stehe ich zu dem Thema ebenfalls in
regem Gedankenaustausch mit zahlreichen Personen. Aulerdem habe ich bei meinem Mitwirken
in Elektronikverbanden vielfaltige Kontakte. Bei all diesen Gespréichen tritt immer wieder eine
m. E. bedenkliche Tatsache hervor:

Das Wissen iiber die heutigen Priiftechniken ist zum Teil erschreckend liickenhaft!

Junge Ingenieure der Elektrotechnik haben noch nie etwas iiber das Testen von Baugruppen
gehort. Sogar alt eingesessene Priifexperten wissen manchmal nur wenig éiber moderne Verfah-
ren und deren Moglichkeiten — oder schlimmer noch: sie haben eine falsche Vorstellung davon.

Wenn ich mich mit Professoren iiber die Griinde fiir diesen Wissensmangel unterhalte, wird von
diesen immer ein Mangel an Fachbiichern tiber dieses Thema beklagt. Dies und die verlagsseitige
Einladung von Herrn Bernd Schultz, der die gleiche Liicke festgestellt hatte, habe ich zum Anlass
genommen, das jetzt vorliegende Werk zu schreiben. Ich méchte es mit einer kleinen Hoffnung
verbinden: der Hoffnung, dass das bisher vernachlassigte Thema ,,Testen von elektronischen Bau-
gruppen” an den ihm gebithrenden Platz riickt und dass es aus seinem Schattendasein heraustritt.

Ich bin tiberzeugt: Jeder, der bei der Entwicklung elektronischer Baugruppen mitwirkt, muss ein
Grundverstandnis von der Priiftechnik haben. Andernfalls wird es nach meinem Dafiirhalten
in Zukunft nicht mehr gelingen, die hochkomplexen Baugruppen qualitativ zu beherrschen.
Mit diesem Buch will ich daher gern meinen Beitrag dazu leisten.

Hierzu wiinsche ich Thnen nun viel Spafd beim Lesen!

Jena, im Frithsommer 2012 Mario Berger



